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Montaje vy verificacion de componentes (UF0861)

Modalidad:

e-learning con una duracion 56 horas

Objetivos:

Contenidos:

UNIDAD DIDACTICA 1. Aplicacion de medidas de seguridad contra el riesgo eléctrico. 1.1 Seguridad
eléctrica. 1.1.1 Medidas de prevencion de riesgos eléctricos. 1.1.2 Darfios producidos por descarga
eléctrica. 1.1.3 Seguridad en el uso de componentes eléctricos. 1.2 Seguridad en el uso de herramientas
manuales. UNIDAD DIDACTICA 2. Herramientasy componentes electrénicos. 2.1 Electricidad
estatica. Descargas electrostéticas (ESD). 2.2. Estandares de laindustria relacionados con la
electrostatica. 2.2.1 Mangjo de dispositivos sensitivos a Descargas electrostéticas (ESDS).
ANSI/EIA-625 2.2.2 Empaque de productos electronicos para el envio. ANSI/EIA-541. 2.2.3 Simbolos
y etiguetas para dispositivos sensitivos a electrostatica. EIA-471. 2.2.4 Proteccidn de dispositivos
electronicos de fendmenos el ectrostéticos. |EC 61340-5-1. 2.2.5 Otros estandares. UNIDAD
DIDACTICA 3. Interpretacion de la simbologia aplicada a los componentes microinforméaticos. 3.1
Simbologia estandar de los componentes. 3.1.1 Simbologia eléctrica. 3.1.2 Simbologia electronica. 3.2
Simbologia de homol ogaciones nacionales e internacionales. 3.2.1 Lanorma UNE-E-60617 (CEI-617).
3.2.2 Normativas internacionales y estandares: 1S0, EIA, |IEEE, etc. UNIDAD DIDACTICA 4.
Componentes internos de un equipo microinformético. 4.1 Arquitectura de un sistema microinformético.
4.2 Componentes de un equipo informatico, tipos, caracteristicasy tecnologias. 4.2.1 El chasis. 4.2.1.1
Formatosy tipos. 4.2.1.2 Caracteristicas bésicas. 4.2.1.3 Funcionalidad. 4.2.2 Lafuente de alimentacion.
4.2.2.1 Tipos. 4.2.2.2 Potenciay tensiones. 4.2.2.3 Ventiladores. 4.2.3 Laplaca base. 4.2.3.1
Caracteristicas. Factores de forma. 4.2.3.2 Elementos de una placa base. 4.2.3.2.1 Z6calo del
microprocesador. 4.2.3.2.2 Ranuras paralamemoria. 4.2.3.2.3 ?Chipset?. 4.2.3.2.4 El reloj. 4.2.3.25La
BIOS. 4.2.3.2.6 Ranuras de expansion. 4.2.3.2.7 Conectores externos. 4.2.3.2.8 Conectores internos.
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4.2.3.2.9 Conectores el éctricos. 4.2.3.2.10 Jumpers y conmutadores DIP. 4.2.3.2.11 Otros elementos
integrados. 4.2.3.2.12 Fabricantes. 4.2.4 El procesador. 4.2.4.1 Microprocesadores actuales. 4.2.4.2
Caracteristicas principales. 4.2.4.3 Disipadores de calor y ventiladores. 4.2.4.4 Fabricantes. 4.2.5La
memoria. 4.2.5.1 Parametros fundamentales. 4.2.5.2 Tipos, modul os de memoriay encapsulado. 4.2.6
Unidades de almacenamiento internas: tecnologia, pardametros y conexion. 4.2.6.1 Disco duros.
4.2.6.2 Lectoresy grabadores de CD-ROM y DVD. 4.2.6.3 Disqueteras. 4.2.6.40tros dispositivos
magnéticos, Opticos 0 magneto-opticos. 4.2.7 Tarjetas de expansion. Caracteristicas, conexionado y
conectores. 4.3 Componentes OEM y RETAIL UNIDAD DIDACTICA 5. Ensamblado de equiposy
montaje de periféricos bésicos 5.1 El puesto de montgje. 5.1.1 Uso. 5.1.2 Dispositivos e instrumentos.
5.1.3 Herramientas para el montaje de equipos. 5.1.4 Seguridad. 5.2 Guias de montgje. 5.3 Elementos de
fijacion, tipos de tornillos. 5.4 El proceso de ensamblado de un equipo microinformético. 5.4.1 Montaje
del microprocesador. 5.4.2 Montgje de los modulos de memoria. 5.4.3 Montaje de lafuente de
alimentacion. 5.4.4 Montaje de |la placa base. 5.4.5 Montaje de |os dispositivos de a macenamiento:
Discos duros, unidades Opticas, etc. 5.4.6 Cableado de los distintos componentes y dispositivos. 5.4.7
Montaje de |as tarjetas de expansion. 5.5 El ensamblado fuera del chasis. 5.5.1 Comprobacion de nuevos
dispositivos. 5.5.2 Comprobacion de componentes. 5.6 Descripcion de dispositivos periféricos basicos.
5.6.1 Tipos de dispositivos periféricos basicos. 5.6.2 Caracteristicas técnicas y funcionales. 5.6.3
Parametros de configuracion. 5.6.4 Recomendaciones de uso. 5.6.5 Especificaciones técnicas. 5.7
Instalacion y prueba de periféricos basicos. 5.7.1 Procedimientos para el montaje de periféricos. 5.7.2
Identificacion de los requisitos de instalacion. 5.7.2.1 Documentacion del fabricante. 5.7.2.2
Alimentacion eléctrica. 5.7.2.3 Cableado. 5.7.2.4 Conexiones fisicas. 5.7.2.5 Condiciones ambiental es.
5.7.3 Instalacién y configuracion de periféricos bésicos. 5.7.4 Instalacion y configuracion de latarjeta
grafica. 5.7.5 Instalacion de controladores y utilidades software. 5.7.6 Realizacion de pruebas
funcionalesy operativas. UNIDAD DIDACTICA 6. Puestaen marchay verificacion de equipos
informéticos. 6.1 El proceso de verificacion de equipos microinforméticos. 6.2 Proceso de arranque de
un ordenador. 6.2.1 Arrangue a nivel eléctrico. 6.2.2 POST. 6.2.3 Sefiales de error del POST. 6.3
Herramientas de diagndstico y/o verificacion de los sistemas operativos. 6.4 Pruebas y mensagjes con
sistemas operativos en almacenamiento extraible. 6.5 Pruebas con software de diagnostico. 6.6 Pruebas
deintegridad y estabilidad en condiciones extremas. 6.7 Pruebas de rendimiento. UNIDAD
DIDACTICA 7. Configuracion delaBIOS. 7.1 El SETUP. Versiones mas utilizadas. 7.2 El men
principal de configuracion delaBIOS. 7.2.1 Configuracion estandar de la CMOS. 7.2.2 Configuracion
avanzada de laBIOS. 7.2.3 Configuracion avanzada del Chipset. 7.2.4 Configuracion de los periféricos
integrados. 7.2.5 Configuracion de la gestion de la energia. 7.2.6 Configuracion de dispositivos
PnP/PCI. 7.2.7 Monitorizacion del sistema. 7.2.8 Establecimiento de contrasefias. 7.2.9 Valores por
defecto. UNIDAD DIDACTICA 8. Normay reglamentos sobre Prevencion de Riesgos laborales y
ergonomia. 8.1 Marco legal general. 8.1.1 Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales. 8.1.2 R.D.
39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevencion. 8.2 Marco legal especifico. 8.2.1 R.D. 485/1997,
sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en €l trabajo. 8.2.2 R.D.
486/1997, por €l que se establecen |as disposiciones minimas de seguridad en |os lugares de trabgjo.
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8.2.3 R.D. 487/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas ala manipulacion
manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, paralos trabajadores. 8.2.4 R.D.
488/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacion. 8.2.5 R.D. 556/1989, por € que se arbitran medidas minimas sobre
accesibilidad en los edificios. 8.2.6 Textos basicosy guias técnicas del INSHT sobre ergonomia.
UNIDAD DIDACTICA 9. Normas de proteccion del medio ambiente. 9.1 Ley 10/1998, de Residuos.
Definiciones. Categorias de residuos. 9.2 Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases y su
desarrollo. Definiciones. 9.3 R.D. 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electronicosy la gestion de sus
residuos. 9.4 Objeto, ambito de aplicacion y definiciones. 9.5 Tratamiento de residuos. 9.6 Operaciones
de tratamiento: reutilizacion, reciclado, valorizacion energéticay eliminacion. 9.7 Categorias de aparatos
eléctricos o electrénicos. 9.8 Tratamiento selectivo de materialesy componentes. 9.9 Lugares de
reciclagje y eliminacion de residuos informaticos. Simbolo de recogida selectiva. 9.10 R.D.
106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de susresiduos. 9.11 Objeto, ambito
de aplicacion, y definiciones. 9.12 Tipos de pilasy acumuladores. 9.13 Recogida, tratamiento y
reciclgje. 9.14 Simbolo de recogida selectiva. 9.15 Normas sobre manipulacion y almacenge de
productos contaminantes, toxicosy combustibles. Las Fichas de Datos de Seguridad. 9.16 Identificacion
de las sustancias o preparados. 9.16.1 Composicion/informacion sobre componentes. 9.16.2
Identificacion de los peligros. 9.16.3 Primeros auxilios. 9.12.4 Medidas de lucha contra incendios.
9.12.5 Medidas en caso de vertido o liberacion accidental 9.12.6 Manipulacion y almacenamiento.
9.12.7 Controles de exposicion y proteccion personal. 9.12.8 Consideraciones sobre la eliminacion.
9.12.9 Informacion relativa al transporte. 9.12.10 Informacion reglamentaria.
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